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Technische Daten Rear Cool Rack Riicktiiren

REARCOOL-RACK ACTIVE

SKu DOOR DATA
Produkt Verfligbarkeit

Breite/width

Tiefe/depth

Hoéhe/height 2000

HE/U 42

kW 20

Das RearCool-Rack Active ist mehr als ein direkt geklhlter Serverschrank. Das RearCool-Rack klihlt den RZ-Raum
gleich mit. Das Kuhl-Prinzip ist denkbar einfach und ausgesprochen effizient. Server saugen frontseitig Luft an und
blasen riickwartig die auf 35°-50° C erwarmte Luft druch das in der Ricktir verbaute ThinTube-Kiihlregister mit
hoher Luftdurchléssigkeit und flacher Bauweise (D=7 c¢m) aus. Durch den hocheffizienten Kihlprozess wird neutral
ktihle Luft mit ca. 23°C Temperatur in den Rechenzentrumsraum ausgeblasen.

Die Effizienz besteht darin, dass die Prozesswarme der Server und anderer IT-Hardware dort aufgenommen wird, wo
sie entsteht, und direkt auf Raumtemperatur heruntergekiihlt wird. Aus dem RearCool-Rack Active wird kiihle Luft
in den Rechenzentrumsraum zurtickgegeben. Die Austrittstemperatur aus dem RearCool-Rack Active betragt ca.
23°C. Das macht das RearCool-Rack Active nicht nur zu einem direkt gekuhlten Serverschrank fur hohe
Warmelasten (flir High Performance Computing, hohe Packungsdichten), sondern auch zu einer effizienten
Methode, die Temperatur im Rechenzentrum moderat zu halten.

Ein weiteres Plus: Die RearCool-Racks Active arbeiten kondensatfrei, weil hohe Wasservorlauftemperaturen von 14 -
18°C gefahren werden kénnen. Dadurch kann bereits ab 16°C AulBentempearatur die Kélteerzeugung auf freie
Kiihlung umgestellt werden. Das macht die RearCool-Racks Active zur derzeit sparsamsten und
energieeffizientesten Kuhllésung fiir Rechenzentren auf dem Markt.
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